








































专利名称(译) 制造电致发光显示板的方法

公开(公告)号 US20030017777A1 公开(公告)日 2003-01-23

申请号 US10/185544 申请日 2002-06-28

[标]申请(专利权)人(译) 松冈秀树
米田KIYOSHI

申请(专利权)人(译) 松冈秀树
米田KIYOSHI

当前申请(专利权)人(译) SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

[标]发明人 MATSUOKA HIDEKI
YONEDA KIYOSHI

发明人 MATSUOKA, HIDEKI
YONEDA, KIYOSHI

IPC分类号 H05B33/10 G09F9/00 G09F9/30 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H01L51/56 H05B33/04 H05B33/12 
H01J9/00

CPC分类号 H01L51/5237 H01L51/56 H01L51/525 H01L51/5246

优先权 2001198928 2001-06-29 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

固定显示基板和密封构件，其上形成有电致发光元件的显示基板的元件
形成表面和预先在与显示基板的元件形成表面相对的一侧上施加有粘合
剂的密封构件。在粘贴过程之后，对粘合剂施加压力，该粘合剂通过挤
压基板以围绕显示基板的元件层形成区域的方式施加，以使粘合剂变形
并实现预定间隙。用紫外线照射粘合剂并使其固化，以粘附基板。在粘
合之前施加粘合剂期间，在粘合剂的施加图案中形成开口，使得开口不
会通过施加压力而关闭。在基板之间以预定间隙粘合之后，关闭开口以
完全密封显示基板的元件表面。
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